HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Obudowa PHCENIX
CONTACT

1424845
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424844

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Obudowa do zabudowy B32, z patgkiem poprzecznym, materiat: odlew aluminiowy cisnieniowy,
odporny na wode morskg, wysokos$¢: 32,4 mm, dtawnica kablowa: bez, Standard, z uszczelkg
ptaska

Korzysci

» Dobre dziatanie ekranujace przy zaktdceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykutu 1424845
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamoéwienie 1 Szt

Klucz sprzedazy BF7APB

Klucz produktu BF7APB

Strona katalogu Strona 644 (C-2-2019)
GTIN 4055626382500
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 186,4 g

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 180g

Numer taryfy celnej 85389099

Kraj pochodzenia CN
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Dane techniczne

Wiasciwosci produktu

Konstrukcja

Typ produktu
Zastosowanie
Rodzaj obudowy

Gwintowana dtawnica kablowa Pg

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Szeroko$¢

Wysokos¢

Diugosc¢

Odlegtosé otwordéw w poziomie
Odlegtos¢ otworéw w pionie

Srednica otworu

Wymiary montazowe
szeroko$¢ wycinka montazowego

Dtugos¢ wycinka montazowego

Dane materiatu

Kolor
Klasa palnosci wg UL 94

Materiat uszczelki

Materiat powtoki obudowy
materiat patgka ryglujacego
Wytrzymatosé udarowa

Materiat obudowy
Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania
Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia

Stopien ochrony

PHCENIX
CONTACT

B32
Obudowy z ryglowaniem patakami
Standard

Obudowa do zabudowy

bez

71 mm

86 mm

szare aluminium
VO (Blokada)

NBR, przewodzaca
NBR, przewodzaca
niepowlekany

PA

IK09

odlew aluminiowy ci$nieniowy, odporny na wode morska

Patak

IP66
IP67
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4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Wytrzymatosé udarowa IK09
Temperatura otoczenia (praca) -40°C ...125°C
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Otwoér montazowy
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Dopuszczenia

¢ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424844

cUL Recognized
ID dopuszczenia: E255026

UL Recognized
ID dopuszczenia: E255026

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

PHCENIX
CONTACT
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Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-11.0 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ECLASS-13.0 27440202
ETIM
ETIM 8.0 EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0 31261500
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Environmental Product Compliance

China RoHS Okres uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyzej warto$ci progowych
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Akcesoria

HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna

1424850
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424850

Klapka ochronna B32, do patgka poprzecznego, materiat pokrywy ochronnej:
PA, wysokos¢: 24,8 mm, uszczelka: nie, Standard, ze sznurkiem

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biaty, nieopisane, opisywany przy pomocy:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montazu: klejenie,
wielkos$¢ pola opisowego: 20 x 9 mm, llo$¢ pojedynczych tabliczek: 70
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US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biaty, opisany, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK CARD, rodzaj montazu: klejenie, wielkos¢ pola opisowego:
20 x 9 mm, lloé¢ pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl
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